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Microélectronique, Packaging, Robotique,
Cartes a puces, Cartes sans contact.

TECHNOLOGIES

Nom - NAME
NBS TECHNOLOGIES

LIEU - LOCATION
ZI ROUSSET, FRANCE

CONTACT - CONTACT
AU VERSO, SEE BELOW

CORPS DE METIER
BUSINESS CORE
MICROELECTRONIQUE,
PACKAGING, ROBOTIQUE

ATTENTES DE PARTENARIATS
Aucune demande spécifique actuellement.

ACTIVITES ET COMPETENCES EQUIPEMENTS ET SAVOIR-FAIRE
Packaging, Machines d’encartage,

Micropackaging, Equipements de tests de micromodules,
Test électrique, Equipements de personnalisation

Vision, électrique et graphique pour cartes a puce

Robotique Machines d’emballage de wafers

www.arcsis.org ‘
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AVANTAGES CONCURRENTIELS DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE Nom - NAME

NBS TECHNOLOGIES

60% du chiffre d’affaire a I'export Etude et réalisation d’équipements pour la

Configuration des équipements a la
demande.

microélectronique

CLIENTS CLES KEY CUSTOMERS

- ST MICROELECTRONIQUE
- ATMEL

- GEMALTO

- OBERTHUR

- INOVACARD

- ASK

ETC...

CAMPUS GEORGES CHARPAK, ECOLE DES MINES DE ST-ETIENNE
880 AVENUE DE MIMET 13541 GARDANNE - FRANCE
TeEL:+33(0)442616791-Fax:+33(0)442 616596
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LIEU - LOCATION
Z| ROUSSET, FRANCE

CORPS DE METIER
BUSINESS CORE
MICROELECTRONIQUE,
PACKAGING, ROBOTIQUE

CONTACT
M. DESSAUX PATRICK

MAIL : PDESSAUX (@ NBSTECH.COM
TeL : +33 (0)4 42 29 80 28

www.arcsis.org ‘




